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Srodek do regeneracji aluminiowych form drukowych

1
Przedmiotem wymnalazku jest Srodek do regene-
racji aluminiowych form drukowych po procesie
drukowania.

W przemysle poligraficznym do wytwarzania
offsetowych form drukowych stosowane sa plyty
aluminiowe, ktérych jedna stroma jest elektroche-
micznie albo mechanicznie ziarnowana, a mnastepnie
anodowo utleniana. Chropowato$é powierzchni ziar-
nowanej jest Scisle okreslona, gdyz zabezpiecza od-
powiednie wilasciwosci drukowe. Plyta aluminiowa
powinna posiadaé dobra hydrofilowo$é tzm. dobrs
zwilzalno$é wodag, dzieki czemu miejsca miedruku-
jace plyty nie przyjmujg farby drukarskiej. Po
pokrygciu ptyty warstwa fotorozpuszczalng naswietla
sie ja poprzez diapozytyw. Elementy naswietlone
rozkladajg sie tworzac produkty rozpuszczalne w
odpowiednim wywolaczu. Nienaswietlone elementy
pozostajac na plycie, stanowia elementy drukujace.
Nieraz w celu zwiekszenia odpornosci chemicznej
i mechanicznej elementéw drukujgcych wygrzewa
sie plyty w temperaturze 200—240°C w czasie
1—5 minut.

W procesie drukowania elementy drukujgce prze-
kazujg farbe na zadrukowany material. Po wydru-
kowaniu nakladu — o ile nie przewiduje sie jego
wznowienia — na ogét zlomuje sie forme drukowa.

Dotychezas przy produkcji offsetowych piyt alu-
miniowych nie regeneruje sie¢ form po procesie
drukowania. -
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Znany sposbéb regeneracji cynkowych form offse-
towych przez zeszlifowanie rysunku oraz ponowne
zZiarnowandie powierzchni ptyt za pomocg kulek
i proszku elektrokorundowego nie madaje sie do
ptyt aluminiowych, gdyz sq one zbyt cienlkie i ule-
gaja zniszczeniu podczas tej operacii.

Sposéb regenerowania form offsetowych przed-
stawiony w opisie patentowym nr 90 280 polegajacy
na zanurzeniu piyty do kapieli kwasu siarkowego
z dodatkiem 5% objgtosciowych kwasu azotovwego
rowniez mozna stosowaé tylko -do regeneracji plyt
cynkowych, poniewaz agresywne skladniki roztwo-
ru niszczg stosunkowo delikdtng strukture piyt
aluminiowych.

Srodek do cigglego czyszczenia powierzchni walca
Scierajgcego w drukarskich maszynach rotograwiu-
rowych przedstawiony w opisie patentowym mnr
71975 przeznaczony jest do usuwania farby dru-
karskiej z kalamarzykéw wklestodrukowych uzy-
skanych metodg trawienia lub przez grawerowanie
cylindré6w miedziowych. '

W tym celu stosuje si¢ roztwér wodny o tempe-
raturze 30—80°C zawierajagcy 1 do 5% wagowych
lugu alkalicznego, 2—10% wagowych znanego $rod-
ka czyszczacego na bazie fosforanu alkaliczmego
oraz 1—10% wagowych s$rodka zwil2ajacego, a
zwlaszcza $rodek zawierajgcy 1,5—2,5% wagowych
NaOH, 2—5% wagowych Nas;PO4 i 1—3% wagowych
sulfonowego oleju rycymiowego. -
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Srodka tego nie mozna stosowaé do regeneracji
aluminiowych plyt offsetowych, ma ktérych znaj-
duja sie elementy drukujgce o grubosci okoio
3 um o zupelnym innym skladzie chemicznym,
a powierzchnia plyt musi odznaczaé¢ sie bardzo
dobrymi wlasciwosciami hydrofilowymi. Sulfono-
wany olej rycynowy powoduje znaczme zmniejsze-
nie hydrofilowosci niedrukujgcych miejsc. Plyta
potraktowana -takim $rodkiem nie nadaje sie do
ponownego uzycia jako offsetowa forma drukowa.

Roztwér odwarstwiajacy wedlug wynalazku za-
wiera 2,5—13,0% wagowych wodorotlenku sodu lub
potasu, 0,1—5% wagowych fosforanu tréjsodowego,
0,1—5% wagowych metakrzemianu sodowego lub
odpowiadajaca mu ilo§é sodowego szklia wodnego
oraz 0,5—2,5% wagowych produktu addycji tlenku
etylenu dio alkilofenoli w ilo$ci 1 litra wody.

Wodorotlenek sodowy jest Srodkiem rozkladajg-
cym zywice nowolakowo-dwuazochinonowe oraz
nowolakowo-dwuazoniowe i tym samym rozpusz-
czajacym elementy drukujgce. Jego stezenie zalezy
od rodzaju warstwy kopiowej i stopnia jej ter-
micznego utwardzenia. Dla warstw termicznie nie-
utwardzonych wystarczy zawartosé 2,5—3% wago-
wych wodorotlenku natomiast dla warstw termicz-
nie utwardzonych mnalezy stosowaé roztwory za-
wierajace 10—13% wagowych wodorotlenku sodo-
wego.

Sam wodorotlenek sodu 1lub potasu usuwa
wprawdzie elementy drukujace, ale jednoczesnie
niszezy strukture powiderzchniowsg piyty aluminio-
wej, zmniejsza jej hydrofilowosé i powoduje tono-
wanie w ponownym procesie drukowania tzn. réw-
niez miejsca niedrukujgce przyjmuja farbe dru-
karsky. Dlatego niemozliwe jest stosowanie samego
wodorotlenku do usuwania elementéw drukujgcych
z plyty aluminiowej. Wprowadzenie do wodnego
roztworu wodorotlenku sodu lub potasu dodatku
artofosforanu tréjsodowego i metakrzemianu sodo-
wego lub sodowego szkla wodnego ma na celu wy-
eliminowanie szkodliwego wplywu wodorotlenku
na ptyte aluminiowsg. Nastepuje to w wyniku two-
rzenia sie¢ ma powierzchni piyty aluminiowej war-
stwy krzemiandéw i fosforanéw glinu, trudnoroz-
puszczalnych w wodorotlenku.

Crzas odwarstwiania elementé6w drukujacych za-
lezy od stezenia wodorotlenku sodowego. Im wigk-
sze stezenie wodorotlenku sodowego tym krétszy
czas odwarstwiania ale réwnoczesnie tym wiekszy
stopien zniszczenia struktury powierzchniowej plyt
sluminiowych. Natomiast stosowanie roztworu o
niskim - stezeniu wodorotlenku sodowego, ktéry
praktycznie biorjc mie miszczy struktury piyt, wy-
maga bardzo diugich czaséw odwarstwiania.
. Nieoczekiwanie okazalo sie, ze dodatek produktu

addycji tlenku etylenu do alkilofenoli w ilosci
0,5—2,5% wagowych do roztworu odwarstwiajacego
znacznie przyspiesza proces odwarstwiania umozli-
wiajac zastosowanie stosunkowo rozcienczonych
roztworéw wodorotlenku sodowego. Zwigzek ten
w obecnoéci innych skladnikéw roztworu dyfun-
duje w elementy drukujgce zmniejszajgc sily ad-
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hezji i kohezji i przyspiesza ich rozklad, co umozli-
wia ich szybkie usuniecie z plyty aluminiowej.

Wykres pokazany na rysunku przedstawia wy-
niki badania czasu usuniecia elementéw warstwy
kopiowej w zaleznosci od stezenia NaOH dla tej
samej warstwy bez dodatku produktu addycji tlen-
ku etylenu do alkilofenoli (krzywa 1) oraz z do-
datkiem tego zwigzku o mazwie handlowej Roka-
fenol N-8 wuzytego w ilosci 2% wagowych (krzy-
wa 2). Widoczne jest znaczne zmniejszenie czasu
odwarstwiania.

Przedmiot wymnalazku ilustrujg mastepujace przy-
klady.

Przyktad I Roztwér odwarstwiajgcy dla
warstw termicznie nieutwardzonych

wodorotlenek sodowy — 25 g
ortofosforan tréjsodowy — 5g
metakrzemian sodowy — 5¢g
produkt addycji tlenku etylenu do

alkilofenoli o nazwie handlowej Ro-

kafenol N-8 — 20 g
wada : do 1000 ml

Przyktad II. Rozbtwér odwarstwiajacy dla
warstw termicznie utwardzonych

wodorotlenek sodowy — 125 g
ortofosforan tréjsodowy — b5¢g
metakrzemian sodowy : — 58
produkt addycji tlenku etylenu do

alkiilofenoli o nazwie handlowej Ro-

kafenol N-8 — 20 g
woda do 1000 ml

W celu zregenerowania formy offsetowej za po-
moocg $rodka odwarstwiajgcego wediug wynalazku
z formy drukowej usuwa sie najpierw farbe dru-
karsky przy uzyciu benzyny, nafty, ksylenu lub in-
nych znanych Srodkéw do usuwamnia farby a nas-
tepnie piyte przeciera sie w celu usuniecia pozosta-
tosci gumy arabskiej na plycie oraz pozostatosci
z procesu drukowania, na przykiad pylu papiero-
wego. Tak przygotowang blache umieszcza sie w
naczyniu z roztworem odwarstwiajagcym przecie-
rajac jej powierzchnie tamponem waty lub miekka
szczotky. Czas dzialania roztworu odwarstwiajg-
cego na blache zalezy od stopnia zuzycia roztworu
i wynosi do 12 minut.

Po wyjeciu plyte sptukuje sie wodg i zanurza
na 3—5 minut w 3% roztworze kwasu ortofosforo-
wego w celu catkowitego zobojetnienia substancji
alkalicznych. Po ponowmym spiukaniu plyty wodg
mozna na mig mnanosié roztwér kopiowy lub mozna
ja wysuszyé i przechowywaé w suchym miejscu
do czasu ponownego wykonania formy drukowej.

Zastrzezenie patentowe

Srodek do regeneracji aluminiowych form dru-
kowych, znamienny tym, ze zawiera 2,5—13% wa-
gowych wodorotlenku sodowego lub potasowego,
0,1—5% wagowych ortofosforanu tréjsodowego,
0,1—5% wagowych metakrzemianu sodowego lub
odpowiadajagca mu ilo§é szkla wodnego oraz 0,5—
—2,5% wagowych produktu addycji tlenku etylenu
do alkilofenoli, w roztworze wodnym,
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